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Ha risposto un campione di 870 aziende cosi ripartite per provincia e per dimensione di impresa
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Crescita della percentuale

della spesa in Ricerca e Diffusione della robotica

sviluppo

Presenza di Ricerca e Sviluppo

Impiego della robotica
nelle aziende intervistate
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Quali sono le principali tecnologie meccatroniche utilizzate?

Principali applicazioni delle
tecnologie meccatroniche
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Quali sono le principali digitali usate con le tecnologie meccatroniche utilizzate?

Ottimizzazione

Gestione da remoto
delle macchine e
degli impianti

DIGITAL TWINS BIGDATA E CLOUD
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Tecnologie
wireless

Protocolli di
comunicazione
universali

Robot
collaborativi

Analytics

Digital twins

Sistemi di
visione

Tecnologie piu promettenti
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Quali sono le esigenze chieste
dai clienti e ad oggi non
ancora implementate in ambito
industria 4.0?

Quali sono i principali progetti in
ambito industria 4.0 e con quale

Flessibilita visione strategica? Machine learning
e sui dati

.
» Realta aumentata

» Connettivita
» Robotica
* Modularita

Analisi dei dati
[ 2

* Intelligenza Artificiale

* Manutenzione predittiva Sistemi di visione ed

intelligenza artificiale

Interoperabilita
2

+ Simulazione avanzata
* Integrazione tra soluzioni,

" Sostenibilita tecnologica

» Cambiamento tecnologico troppo rapido software e tecnologie - ® )
« Scarsita di integrazione tra fornitori Int(_agraZI'o(rille ua _macchlne
+ Gestione del cambiamento di tecnologia SsiCrEt Al gpstions

* Costi di implementazione
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Quali sono i macro
trend in ambito
di formazione e
competenze?

Quali saranno i macro trend del settore
nei prossimi anni?
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Qual’e stato l'impatto e le opportunita che le tecnologie
4.0 hanno offerto durante la recente pandemia COVID-19?

Impatto basso grazie alle tecnologie digitali

Accelerazione dell'implementazione
della trasformazione digitale

Alterazione del mercato con difficolta

di pianificazione di investimenti
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Maggiore uso della simulazione e dei Digital Twins
8

Lavoro collaborativo in remoto
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